
SEAJ　2008年1月　半導体及びFPD製造装置　需要予測

■1.半導体及びFPD製造装置　全装置予測
【日本製装置販売高予測】
＊「日本製装置販売高」とは、日経企業(海外拠点を含む)の国内及び海外への販売高です。 (CAGR:2006-2009年)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR
半導体製造装置 11,944 13,200 8,233 11,302 18,045 8,834 8,575 11,671 15,981 15,169 17,778 18,418 17,313 18,490
FPD製造装置 867 1,387 742 1,541 2,746 2,306 2,847 3,575 5,614 5,272 5,429 3,583 5,231 5,754
合計(億円) 12,811 14,587 8,975 12,843 20,791 11,140 11,422 15,246 21,596 20,441 23,206 22,001 22,544 24,244
前年比成長率(％) 6.7 13.9 -38.5 43.1 61.9 -46.4 2.5 33.5 41.6 -5.3 13.5 -5.2 2.5 7.5

■2.半導体製造装置【日本製装置販売高予測】
＊「日本製装置販売高」とは、日経企業(海外拠点を含む)の国内及び海外への販売高です。 (CAGR:2006-2009年)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 CAGR
プロセス用処理装置 8,101 7,963 5,215 6,926 11,727 6,649 5,667 7,362 10,358 9,505 11,896 12,892 11,496 12,370
組立用装置 817 1,088 780 1,250 1,677 432 698 863 1,004 1,079 1,280 1,363 1,489 1,498
検査用装置 2,137 3,189 1,692 2,609 3,750 1,033 1,533 2,675 3,610 3,542 3,424 2,910 3,272 3,513
その他 888 960 547 517 891 721 677 772 1,009 1,043 1,178 1,252 1,056 1,109
合計(億円) 11,944 13,200 8,233 11,302 18,045 8,834 8,575 11,671 15,981 15,169 17,778 18,418 17,313 18,490
前年比成長率(％) 8.5 10.5 -37.6 37.2 59.7 -51.0 -2.9 36.1 36.9 -5.1 17.2 3.6 -6.0 6.8 1.3%
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